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1.Absicht, Anliegen und Ziel

• Die Halbleiterindustrie in Europa positioniert sich neu, inbegriffen die der 
Chipherstellung nachgeordnete Packaging-Technologie (z. B. Advanced 
Packaging, Kombination von Funktionsblöcken          Chiplets, Si-Photonik, 
Mikrointegration)

• Die Region Berlin Brandenburg nutzt diese Chance und stellt sich als Pfeiler der 
europäischen Halbleiterindustrie mit Alleinstellungsmerkmalen dar (s. Allianz 
der europäischen Halbleiterregion, z. Z. 13 Standorte in 9 Staaten)

• Dazu ist eine neue Netzwerkstruktur aufzubauen, die auf die Branchen 
Mikroelektronik und Photonik zurückgreift und sich auf europäischer Ebene 
positioniert

• „Regional kombinieren wir die für die Mikroelektronik immer zentralere 
Mikrointegration in Form von Advanced Packaging mit Photonics als Kern
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 2. Ausgangspunkt

  2.1. Tradition

  2.2. Charakterisierung der Branchen

  2.3. Cluster Optik und Photonik

  2.4. GRW Netzwerk (2018 - 2024)

  2.5. Spezielle Mikroelektronikkonferenzen 
          auf den Photonics Days Berlin – Brandenburg 2021, 2023
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Besondere Merkmale der Industriebranchen Nano-/ Mikroelektronik und Photonik

Nano- und Mikroelektronik:
• Branche wird dominiert von global agierenden Unternehmen
• Investitionskosten für neue Fabs liegen zwischen 5 - 40 Mrd. USD
• Die strategisch wichtigen Forschungs- und Entwicklungsthemen erfolgen Firmen-intern
• Standortwahl wird global entschieden

Photonik:
• In der Branche dominieren KMUs, Start Ups spielen eine große Rolle
      Die Unternehmen unterhalten enge Kooperationen zu staatlichen Forschungseinrichtungen 
      und Universitäten
• Hoher Innovationsgrad
• Hohe Ortsbindung
(Cluster Optik und Photonik: In Berlin 12.479 Beschäftigte, 813 Unternehmen, 1,6 Mrd. Umsatz, 
Quelle: WEBSITE, Senat)

Und: Beide Branchen sind Qualitäts-getrieben. Im Vergleich dazu ist die Photovoltaikindustrie Kosten-getrieben
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Source:

SEMICON Europe
November 2023

New Fabs Comming
(2022 -2026)
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Cluster Optik und Photonik „2024“
Key Enabling Technologies from Berlin

Quantenmechanische Bearbeitung
der Kopplung der Ladungsträger
an das Sichtfeld der Photonen

Quantenmechanische Bearbeitung
des Stromtransports der Ladungsträger

Photonik

Mikroelektronik Quantum Technologies

Wikipedia:

 „Quantentechnologie ist ein interdisziplinäres Feld, auf dem die ingenieur-
 wissenschaftliche Nutzbarmachung von Quanteneigenschaften im Mittelpunkt steht“
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GRW Kooperationsnetzwerk „ERT-BB“  /  2018 - 2024
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angewandte Forschung und Beratung UG



Mikrointegration & Advanced Packaging: „Chancen und Potenziale für Berlin und Brandenburg“             TH Wildau, 05.09.2024



Mikrointegration & Advanced Packaging: „Chancen und Potenziale für Berlin und Brandenburg“             TH Wildau, 05.09.2024



Mikrointegration & Advanced Packaging: „Chancen und Potenziale für Berlin und Brandenburg“             TH Wildau, 05.09.2024



Mikrointegration & Advanced Packaging: „Chancen und Potenziale für Berlin und Brandenburg“             TH Wildau, 05.09.2024

Vorträge sind abrufbar unter https://www.eleb2.de/index.php/de/archiv/21-archiv-2023
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3. Vorliegende strategisch analytische Betrachtungen

 3.1. Märkische Oderzeitung

 3.2. Positionspapier „GRW Kooperationsnetzwerk - wie weiter?“
         (Netzwerk-intern, 23.07.2024)

 3.3. Rückblick auf die Jahre 2005, 2009
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Märkische Oderzeitung, Seite 6 
02.12.2021
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Entscheidung Intel Magdeburg:   15.03.2022

Märkische Oderzeitung 02.12.2021
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Ausbau der Kontakte zum VDMA Frankfurt am Main

1. Treffen mit Frau Dr. Engle und GF T. Brückner auf der 
SEMICON Europa 2023 in München

2. Vertiefung der Absprachen mit Frau Dr. Engle auf dem
SEMI Industry Strategy Symposium in Wien, März 2023

3. VDMA Productronic Präsens Tagung
       „Anforderungen an Maschinenhersteller 
      für die Produktionsprozesse des Advanced Packaging“
      Swissbit Germany AG, Berlin, 08. - 09.10.2024

Ausgangspunkt:
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Senator Wolf

Dr. Kammradt
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Bürgermeister und Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen
Berlin 

„Photovoltaik – Herausforderung und Perspektive“, Berlin
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Bürgermeister und Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen
Berlin 

Harald Wolf

„Photovoltaik – Herausforderung und Perspektive“, Berlin
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„Ein Hauptaugenmerk wird auf der Stärkung 
unserer Stärken im globalen Wettbewerb liegen. 
Ich meine damit:
• die räumliche Konzentration und Verflechtung 

dieser Branche als bedeutendster europäischer 
Standort der Photovoltaikindustrie in Mittel- 
deutschland einschließlich der Hauptstadtregion 
Berlin/Brandenburg,

• die enge Kooperation und Vernetzung ihrer  
Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft,

• die Systemintegration,
• die Technologieführerschaft,
• Und schließlich die Aus- und Weiterbildung 

hochqualifizierter Fach- und Führungskräfte.“

Halbleiterindustrie
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„Diese Beispiele stehen exemplarisch für die Heraus- 
forderungen und Chancen in der Zukunft für die 
Solarindustrie. Wir müssen aus dem verlorenen Wett- 
bewerb Deutschlands und Europas in der Mikroelek- 
tronik unsere Lehren ziehen. Sie heißen:
• Stärkung vorhandener Stärken,
• Ausbau von Forschungs- und Entwicklungskapa- 

zitäten,
• Erweiterung der Wertschöpfungskette und System-

integration,
• Sicherung von Fach- und Führungskräften.“

Mikroelektronik
Solarindustrie
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4. Potentielle Nutzer
Die Region ist ausgestattet mit Material- und Anlagenlieferanten, Entwurfskompetenzen, Integratoren, 
Testhäusern und sogar IDMs, fundamentiert durch Spitzenforschung.
Unternehmen erwarten die Vernetzung in einem Ökosystem, konkret „System Integration Excellence Network“.

KMUs / GUs: 
• Einbau kleinerer Firmen in Wertschöpfungsketten
• Einbeziehung als Zulieferer
• Vernetzung der Kompetenzen

Hochschulen und Forschungseinrichtungen
• Ausbau der regionalen Kooperationsbeziehungen zu Unternehmen auf den Gebieten Forschung, 

Aus- und Weiterbildung
• Unterstützung von Start-Ups

Regionale Wirtschaft
• Einbeziehung von KMUs in etablierte Wertschöpfungsketten und Lieferbeziehungen

Standort Deutschland / Europa
• Etablierung der Mikrointegration verbunden mit Advanced Packaging als eines der Alleinstellungsmerkmale 

der Halbleiterindustrie mit Konzentration im Raum Berlin / Brandenburg
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5. Akteure und potentielle Partner
• Mitglieder des GRW Kooperationsnetzwerkes   SwissbitGermany

„Elektronik-Relevante Themen- und Handlungsfelder  Pac Tech GmbH
in der Region Brandenburg - Berlin“ (ERT-BB)   Scharnau GmbH

       Prignitz MST GmbH
       BOS GmbH
       budatec GmbH
       AUCOTEAM GmbH
       INSENSO GmbH
• Neu zu gewinnende Mitglieder

a) auf dem Themenfeld Photonik: OpTecBB
b) für das Themenfeld Mikroelektronik: GFWW

• Potentielle Kooperationspartner
    gegenseitige Mitgliedschaft
    mit der GFWW seit 
Silicon Saxony, Dresden   2002 
OptoNet, Jena    2009
SEMI, Milpitas, Kalifornien / USA  2011
AMA, Berlin    2014
ELMUG, Ilmenau    2020
Silicon Junction, Magdeburg
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6. Hintergrund

• In der fortgeschrittenen Si-basierten Mikroelektronik im Technologiebereich mit 
Strukturabmessungen unter 10 nm trifft sich Mikroelektronik mit der Photonik:
  System on Chip
  System in Package (Mikrointegration)

• Sowohl der Stromtransport der Ladungsträger als auch deren Kopplung an das 
Sichtfeld der Photonen lassen sich in diesem Strukturniveau nur noch 
quantenmechanisch beschreiben, d. h. es erfolgt gleichzeitig die Nutzung 
quantenmechanischer Prinzipien

• Berlin - Brandenburg ist prädestiniert, ein tragender Pfeiler der europäischen 
Halbleiterindustrie mit dem Alleinstellungsmerkmal Mikrointegration verbunden 
mit Advanced Packaging zu werden
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7. Erfolgswahrscheinlichkeit

Hoch, da 

• bereits auf ein stabiles Netzwerk und gemachte Erfahrungen zurückgegriffen wird

• Einklang mit der Forschungspolitischen Zielstellung Deutschlands besteht und

• das Vorhaben eingebettet ist in das europäische Programm CHIP ACT

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30

